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Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 500 Stlick A
Ba T+ T+ s TS s s IS T packaging unit: 500 pcs
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o Ramt - Abspulrichtung - reel off direction c
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; : £§ Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal
26 +0,03 Anforderungsstufe 1
performance level 1 |
1 8x3= %) Kontaktbereich vergoldet
ontaktbereich vergolde
2) 0,7 2003 P 0,9 20,08 mating area gold plating
ﬁ Anschlussbereich verzinnt 4-6 um
~ ) terminal area 4-6 um tin plating
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Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm
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